
Micro LED与Mini LED的区别-封装方式不同

产品名称 Micro LED与Mini LED的区别-封装方式不同

公司名称 深圳市康普信息技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银
星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3

联系电话 0755-21038002 18565839923

产品详情

Mini LED封装形式采用多合一提取出来电子器件和一体化封装类型，一体化封装工艺目前依然存在浅墨
和色彩不一致性、达标率、花费等问题，而0505提取出来电子器件已是SMD极限值;

Micro LED采用部分倒装COB封装形式，结构更加简单、LED担负更高一些电流值、制作工艺简单、无线
网络纹散热更强、性能稳定且RGB混光效果显著，具备优异的可靠性和从未有过的说明特性。
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